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Dimensions in Millimeters

Symbol Min Nom Max
A 1.45 1.55 1.65
A1 0.10 0.15 0.20
A2 1.353 1.40 1.453
A3 0.55 0.60 0.65
b 0.38 - 0.51
b1 0.37 042 0.47
C 0.17 - 0.25
cl 0.17 0.20 0.23
D 4.85 4.90 4.95
E 5.85 6.00 6.15
E1 3.85 3.90 3.95
e 1.245 1.27 1.295
L 0.45 0.60 0.75
L1 - 1.050REF -
L2 - 0.250BSC -

01-04 12° REF
h 0.40REF
R 0.15° REF
R1 0.15° REF
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